JEKJAPALIA PO BIAINOBIAHICTD

1. Papioobnannanus: PK-npoexmop m.m. « EPSON» muny HAOOB modeni EB-735F ma muny HAO08B mode-
aei EB-750F, EB-755F 3 oonaonannam padiodocmyny (padioinmepdheiicu nepedayi danux IEEE 802.11
a/b/g/n/ac ma padioinmepeheiic nepedaui danux Bluetooth (IEEE 802.15.1).

2. HaiimcnyBanna Tta agpeca BupoOHuka: «SEIKQ EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO EITCOH Kopnopetiwn» (3-5, Osa 3-xome, Cysa-wiu, Hazano-
Ken, 392-8502, Anonin).

3. La Aeksapaliis BIIOBIHOCTI BUAAHA 1111 0COGKHCTY BiANOBiIAILHICTL BUPOGHHKA.

4. O6’cxt nexnapanii: PK-npoexmop m.m. «EPSON» muny HA00B modeni EB-735F ma muny HA08B mode-
aeit EB-750F, EB-755F 3 obnaonanusm padiodocmyny (paodioinmepeicu nepedaui oanux IEEE 802.11
a/b/g/n/ac ma padioinmepdpeiic nepeoaui danux Bluetooth (IEEE 802.15.1).

5. O6’eKT neknapaliii BiIMOBifae BAMOraM TAKHX TEXHIYHUX PETIAMEHTIB:
- Texniunozo peanamenniy padioobnaonanns, sameeposncenozo IHocmanoeoio Kavinemy Minicmpie Yipai-
Hu 6id 24 mpasus 2017 p. Ne355.

6. Tlocunauus Ha BiANOBIAHI CTAHAAPTH 3 NEpeiiKy HALOHATLHUX CTAHJAPTIB, WO GyIH 3aCTOCOBaHI, a60 MOCH-
JIaHHS Ha iHII TEXHIYHI cretMdikallii, o0 SKHX JeKIapyeThest BiIMOBIHICTD:
ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011, IDT);
ACTY EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT);
HACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);
ACTY ETSTEN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETST EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSTEN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02);
ETST EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02);
HACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT); EN 55035:2017;
ACTY EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT);
ACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);
ACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETST EN 301 893:2017, IDT).

7. Tlpu3HaueHuii OpraH 3 OLIHKH BiAMOBIHOCTI

00B «OMETA» TOB «BL «OMETIA» NeUA.TR.109
(HGIMEHVOaNTA, IOCHRNIRAITHNI HOMEP 32I0HO 3 PECCINPOM RPUHANEHUX OPeaie)
Bukonas: oyinky eionosionocmi sa npouedyporo excnepmusu muny (modynv B) Texniunozo peznamenmy
padioobradnanns Ta Buas cepTudikat excreptusu THiy: NeUA.TR.109.R.0161-20 gio 29.05.2020 p.

8.V BIifMOBIAHMX BMNAjKax OIKMC KOMIMOHEHTIB Ta akcecyapis, Y TOMY YHCT NPOrpaMHOro 3aGesneveHHs,
3aBISAKH AKOMY pafiooGiaiHanns (QyHKIIOHY€e 3a MPH3HAYCHHAM 1 HA sIKe HOLIMPIOEThCS Mif AcKiaapauii mpo
BiJIMOBIJTHICTD:

- Kapmka 0e3npoeodocozo oocmyny mooeni WLU5630B-DI101(RoHS).
- eepcin npoepamiiozo sabesnevenns: MP EPSON 01.

9. Honarkosa indopmaris: PK-npoexmop m.m. «kEPSON» muny HA00B mooeni EB-735F ma muny HAO8B
modenen EB-750F, EB-755F 3 obnaouanusm padiodocmyny (padioinmepdeiicu nepeoaui oanux IEEE
802.11 a/b/g/n/ac ma padioinmepdeiic nepedani danux Bluetooth (IEEE 802.15.1), wo suzomoenscmopcs
«SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO
ETICOH Kopnopeiuwun» (3-5, Qea 3-xome, Cysa-uru, Hazano-Ken, 392-8502, Anonis) na nionpucvcmei
«EPSON Engineering (Shenzhen) Ltd.» (No.11, Keji North Ist Rd, Xili Sub-district, Nanshan District, Shen
Zhen, Guang Dong, China)/«EIICOH Inncinipine (Ilensuaicens) Imo.n (Ne 11, Ke-onci Hope 1em Po, Keini
Cad-oicmpixm, Hanwan dicmpixm, Ieny Yocens, Tyan Ayn, Kumai), «kEPSON Precision (Philippines)
Inc. Lipa Planty (Sepz, Lima Technology center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/«EITCOH
Hpecinen (@ininninn) Ink. Jina Haenmy (Cens, Jima Texnonooci yenmp, dina Cimi, Bamanzac Hpoginc
4217, Dininninu).

B.B.» (04050, Yxpaina, m. Kuie, eyn. Murxonu Humonenxa, 13, Aapn 6A oih. 1

[Tignucano Bif iMcHI BHpoOHHKa yrosHosaxcenum npedcmasnuxom Ipeocmasnuiym
Yy
M. Kuis, Yepaina é‘rtpfmmﬂ

aicije o dani 3
(vicige ma dama sudayi) / W (’:anrﬂ 5 B »; ml ’
- “,' AeHTUiK 3
Cmapmuu erﬂc’().)!('cp N Koa zfuuvm& : K?]{IEHK()
(nocada) {Jm)m.' ) _. ‘ NG i /r!ypucmlfu




